
中国科学院半导体研究所文件

半发人字〔2020〕3号


中国科学院半导体研究所关于印发《中国科学院半导体研究所关于加强高层次人才3H保障的实施办法》的通知
所属各部门：
现将《中国科学院半导体研究所关于加强高层次人才3H保障的实施办法》予以印发，请遵照执行。
中国科学院半导体研究所
2020年1月16日
中国科学院半导体研究所
关于加强高层次人才3H保障的实施办法
第1章  总  则
第一条 为贯彻《中共中国科学院党组关于进一步加强人才队伍建设的指导意见》（科发党字〔2019〕15号）的要求，进一步凝聚和稳定我所高层次创新人才队伍，特制定本办法。
第二条 本办法所涉及的各类高层次人才包括“国家杰出青年科学基金项目”（以下简称“杰青”）获得者、国家“万人计划”科技创新领军人才 （以下简称“万人创新”）、“国家自然科学基金优秀青年基金项目”（以下简称“优青”）获得者、国家“万人计划”青年拔尖人才（以下简称“万人青拔”）入选者、国家高层次人才引进计划青年项目（以下简称“QNQR”）入选者、中国科学院高层次人才引进计划青年项目（“BR-B”）入选者、中国科学院青年创新促进会优秀会员（以下简称“青促优秀”）。
第三条 各类高层次人才在满足以下条件时可申领规定额度内的住房补贴。
（一）本人目前没有享受国家或者院分配的政策性房产（限价商品房、经济适用住房、房改房等）。
（二）申领人同意继续在研究所服务至少10 年（自领取住房补贴起计算）。
第2章  3H保障支持与管理
第四条 “万人创新”和“杰青”获得者结题后，研究所给予30万元住房补贴额度（在综合考虑了“特殊人才津贴”对“杰青”获得者支持的基础上），分3年发放到绩效工资中。
第五条 “QNQR”入选者，在院终期评估时获得良好及以上结果的，住房补贴按《中国科学院半导体研究所关于调整引进人才支持政策的通知》（半发人字〔2019〕11号）的相关规定执行。补贴额度分年度发放到绩效工资中（10万元／年）。
第六条 “BR-B”入选者，在院终期评估时获得良好及以上结果的，住房补贴按《中国科学院半导体研究所关于调整引进人才支持政策的通知》（半发人字〔2019〕11号）的相关规定执行。补贴额度分年度发放到绩效工资中（10万元／年）。
第七条 “优青”入选者执行期结束后，研究所给予50万元住房补贴额度，分5年发放到绩效工资中。
第八条 “万人青拔”入选者执行期结束后，研究所给予50万元住房补贴额度，分5年发放到绩效工资中。
第九条 “青促优秀”入选者执行期结束后，住房补贴按《中国科学院半导体研究所青年创新促进会管理办法》（半发人字〔2020〕2号）的相关规定执行。
第十条 如果申请人获得多项人才计划资助，住房补贴将实行统筹管理：1）“QNQR”、“BR-B”、“优青”、“万人青拔”和“青促优秀”的住房补贴之间以及与其相应的特殊人才津贴（含“杰青”和“万人创新”）之间在同一年度内不能重复领取。2）“杰青”和“万人创新”的住房补贴不能重复领取。
第十一条 “优青”、“万人青拔”和“杰青”入选者，现岗位是副高级专业技术岗位可按照项目正高四级岗位享受岗位津贴，可以项目正高四级专业技术岗位身份申请科研项目；现岗位是正高级专业技术岗位可在现岗位基础上高一级享受岗位津贴。最晚待项目执行期结束后的下一次专业技术岗位聘用时，所有调高待遇须按照新聘岗位执行。
第十二条 “QNQR”入选者和“BR-B”备案者在首聘期的租房补贴按已有相关规定处理。在本人目前没有享受国家或者院分配的政策性房产的情况下，执行期内的“杰青”、“万人创新”、“优青”和“万人青拔”入选者可优先安排人才公寓和周转房，并可申请研究所提供的租房补贴额度，租房补贴标准为5万元／年。承租所内人才公寓或者周转房的，可以用其抵扣房租，剩余部分可申请在绩效工资中发放。没有租用所内人才公寓和周转房的，可以申请在绩效工资中发放。
第十三条 住房补贴申领人未满服务期离开研究所，需按年折算退回未服务年限的补贴，不满一年的按一年计算。
第十四条 若住房补贴申领人发生科研失信行为，研究所将不再发放剩余补贴，并视情况收回已发放补贴。
第十五条 以上补贴所需经费由研究组承担。
第3章  工作流程
第十六条 住房补贴申领人填写《高层次人才3H住房补贴申领表》，由项目归口管理部门核定各类项目执行情况，基建园区处核定申领人住房情况。
第十七条 住房补贴申领人应在项目结题当年度12月底前提出补贴申领申请，同时将相应证明文件及《高层次人才3H住房补贴额度申领表》提交人事处，并与研究所签订相关管理协议。由人事处核定补贴额度，并于下一年度开始发放。    
第4章  附  则
第十八条 如果国家和院颁布与本办法所规定的人员相关的政策，研究所将根据具体情况做适当调整。
第十九条 本办法由人事处负责解释。未尽事宜，决定权在所务会。
第二十条 本办法自印发之日起施行。
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